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Delock Prevodnik U.2 SFF-8639 NVMe > 1 x M.2 Key M

Popis

Tento pfevodnik od Delocku umozriuje pfipojeni M.2 PCle SSD ve
formatu 22110, 2280, 2260, 2242 a 2230. Pfevodnik mize byt
instalovan interné do vaseho systému skrze rozhrani U.2.

Cislo produktu 62865

EAN: 4043619628650

Zemé plvodu: Taiwan,
Republic of China

Baleni: Kartonova krabice

Specifikace

e Konektor:
1 x U.2 SFF-8639 samec
1 x 67 pin M.2 kli¢ M slot

¢ Rozhrani: PCle (2 nebo 4 linky)

¢ Podporuje M.2 moduly ve formatu 22110, 2280, 2260, 2242 a 2230 s klicem M nebo
klicem B+M na zakladé PCle

¢ Maximalni vy$ka komponent(l na modulu: 1,5 mm je podporovana aplikace
oboustranych modul(

e LED diody pro napajeni a aktivitu

¢ Moznost bootovani

¢ Podporuje NVM Express (NVMe)

¢ Maximalni vystupni proud: 4 A

¢ Proudova ochrana, ochrana proti pfehfati, ochrana proti zkratu

e ESD ochrana az do 2 kV

e Rozméry (DxSxV): cca. 130 x 52 x 6 mm

Systémové pozadavky
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e Linux Kernel 3.3 nebo vyssi
e Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
¢ VolIné rozhrani U.2 SFF-8639

Obsah baleni

¢ Pfevodnik
* Montazni material
o Uzivatelska pfirucka

Prislusenstvi
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General

Funkce :

Supported operating system:

LED indikator:

Supported module:

Maximalni vy$ka komponent(i na
modulu:

Protection:

Interface
Konektor 1:

Konektor 2:

Physical characteristics
Délka:
Width:

Height:

Bootovatelny, od UEFI 2.3.1
NVM Express (NVMe)

Linux Kernel 3.3 nebo vyssi
Linux Kernel 4.x nebo vyssi
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-Bit
Windows 7 64-Bit
Windows 8.1 32-Bit

Windows 8.1 64-Bit

napajeni a pfenos dat
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Podporuje M.2 moduly ve formatu 22110, 2280, 2260, 2242 a 2230 s

klicem M nebo klicem B+M na zakladé PCle

Maximalni vyska komponent( na modulu: 1,5 mm je podporovana aplikace

oboustranych modulti

ESD (Electrostatic Discharge)

Ochrana proti zkratu
Ochrana proti pfehfati
Overcharge protection

1 x U.2 SFF-8639 samec

1 x 67 pin M.2 kli¢ M slot

130 mm
52 mm

6 mm

© 2024 by Delock. V8echny nazvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvim vyrobce.

Tiskové chyby, zmény a chyby v datech vyhrazeny.

www.delock.de 3/3
62865 29.02.2024


http://www.tcpdf.org

